

京都実装技術研究会では、IT、エレクトロニクス関連の世界的な動向や、半導体産業と日本の置かれている状況、実装設備の世界的な動向や３D実装などについて、専門家をお招きし、第５回例会を開催します。是非、ご参加ください。
また、講演会終了後、交流会を予定しておりますので、あわせてご参加ください。
◇日　時　　　平成３０年３月１５日（木）　１３:３０ ～ １７:００
　　　　　　
◇場　所　　　京都府産業支援センター（京都府中小企業技術センター）5階　研修室
◇テーマ　　(1) 「世界のIT/エレクトロニクスのメガトレンド・半導体産業と日本」
  講　師　　　　 国際技術ジャーナリスト
セミコンポータル編集長　NEWS&CHIPS編集長　

津田　建二　氏
IT/エレクトロニクス産業は、今や製造業だけではなく、ありとあらゆる産業や社会インフラの至る所まで入り込んでいます。その大きな流れは、クラウド、IoT、
AI、5G、クルマに集約されます。そのメガトレンドと半導体・実装産業との係わりを明確にし、日本の行くべき道を探りたいと思います。
　　　　　　(2) 「ＳＭＴ実装技術ロードマップと３ＤＭＩＤ開発について」
　　　　　　　　　富士機械製造株式会社
ロボットソリューション事業本部　第一機械技術部　技術企画課

粟生　浩之　氏
　　　　　　　　　　マウンタ、プリンタ、汎用組立機等において、世界をリードされている富士機械製造株式会社様より、ＳＭＴ実装などの世界的な動向や、ＩｏＴなどへの取り組みとその効果、３Ｄ実装（ＭＩＤ）に向けた開発状況等をご紹介いただきます。
◇定　員　　　7０名（先着順・定員になり次第、締め切らせて頂きます。）
※　定員を超えた場合のみ連絡します。申込を受付けた場合特に連絡しませんので、当日お越しください。

◇参加費　　　会員　無料　　　非会員　１0,000円/人（当日支払い）
◇申込締切日　平成３０年３月１３日（火）まで

◇問合せ先  　京都府中小企業技術センター　応用技術課　電気・電子担当

（京都実装技術研究会事務局）
  　　　　　　TEL ０７５-３１５-８６３４　　FAX ０７５-３１５-９４９７
  　　      　E-mail　 jisso@kptc.jp
  　　　　　　〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134
◇申込先　　　同　上　（できる限りメールでお願いします。）
京都府中小企業技術センター　応用技術課　電気・電子担当　宛
　

　E-mail（jisso@kptc.jp）　FAX　075-315-9497
お申し込みは、できる限りE-mailでお願いします。
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※　申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。
なお、会へのE-mail登録を有にしていただきますと、当セミナー主催者による各種セミナー等に関する情報を、電子メール・メールマガジンや郵便によりお知らせさせていただきます。

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[image: image1.png](st

Je—2H

PASaE it =e

EDE B SR

\
ol

Y3t

—




　　　　　　　　


平成２９年度





京都実装技術研究会第５回例会














◆ＪＲをご利用の場合


　　○丹波口駅から　西へ徒歩５分


　　　 七本松通南へ200m東側





◆市バスをご利用の場合


　　○阪急大宮駅から32系統「京都外大前」行


　　○阪急西院駅から75系統「京都駅」行


　　○京阪祇園四条駅から80系統「京都外大前」行


　　　 上記の市バスで「京都リサーチパーク前」下車


　　   七本松通を南へ200m東側





◆地下駐車場　


　　　　入庫後20分無料


　　　　昼間（08:00～20:00）100円／20分


　　　　夜間（20:00～08:00）100円／60分


　　　　※平日最大1800円まで









